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(57) Resumo: Patente de Invengdo: DOCUMENTO DE
SEGURANCA. O documento (10) de acordo com a invengéo
compreende uma estrutura multicamadas (18) formada por ac menos
duas camadas (20, 22, 34) dipostas entre si face a face, e um
dispositivo de comunicacdo (24) em area proxima incorporado na
espessura da estrutura (18). Mais particularmente, o dispositivo (24) se
apresenta na forma de um mdduio (26) que compreende um suporte
(28) que porta uma antena de comunicacido (30) em area préxima e
um micro-circuito (32), e o moédulo (26) compreende uma zona de
fragilizagao (46) capaz de se romper durante uma separagao entre ao
menos as duas camadas (20, 22, 34) para provocar a destruicdo do
maédulo (26).
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RELATORIO DESCRITIVO

Pedido de patente de invengdo para “DOCUMENTO DE
SEGURANCA”

A presente invengdo se refere ao setor técnico dos documentos
de seguranga ou documentos de valor que compreendem dados,
especialmente dados pessoais e/ou de seguranga, tais como, por exemplo,

passaportes, cartdes de crédito e carteiras de identidade.

A invengdo se aplica mais particularmente, porém ndo
exclusivamente, a anti-falsificagdo dos chamados documentos eletronicos,
ja que compreende um dispositivo de comunicagdo em 4area proéxima ou
dispositivo de identificagdo por radiofreqiiéncia do tipo RFID (do inglés
“Radio Frequency Identity”). Esse dispositivo RFID compreende
geralmente uma antena de comunica¢do em é4rea proxima e um micro-

circuito conectado a antena.

Tal dispositivo completa a autenticagdo do documento,
assegurada ainda por elementos de seguranga classicos Opticos, visuais e/ou
titeis integrados ao documento, tais como, por exemplo, filigranas,
hologramas, fios de seguranga, impressdes de dados pessoais, etc. A
presenga do micro-circuito permite, por exemplo, o armazenamento de

informagdes relativas ao portador do documento.

E conhecido no estado da técnica um passaporte que
compreende um dispositivo de comunicagdo em 4area proxima. Por
exemplo, o dispositivo de comunicag@o se apresenta na forma de uma peca,

mais conhecida pelo termo anglo-saxonico “inlay”.

- Geralmente, um passaporte compreende um livreto formado
por uma pluralidade de folhas unidas entre si ao longo de uma linha de
ligagdo, com ao menos uma folha contendo dados pessoais do portador, isto

é, relativos a sua identidade, chamados dados de personaliza¢do, como a
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sua fotografia, seu nome, enderego pessoal, e dados de seguranca, como

filigranas, fios de seguranga, ou ainda um grafismo particular, etc.

Uma “inlay” ou pega com transponder compreende
geralmente um substrato feito de material plastico em cuja espessura ¢
incorporado um conjunto de transponder formado por uma antena € um

micro-circuito conectado a antena.

Esse substrato ¢ geralmente destinado a ser incorporado entre
duas camadas do documento. No caso do passaporte, a “inlay” € por
exemplo intercalada entre a capa e a pagina protetora, sendo o conjunto
depois montado, por exemplo, por colagem a frio ou laminagdo a quente

para formar uma Unica pagina do passaporte.

A antena é formada, por exemplo, por um enrolamento de
espiras eletricamente condutoras formadas pela impressdo de uma tinta
condutora sobre uma face da pega, e a antena é conectada eletricamente ao

micro-circuito por meio de pastilhas condutoras.

Essa solugdo apresenta, todavia, o inconveniente de fornecer
um documento com uma capa muito grossa, na medida em que a “inlay”
possui geralmente uma espessura relativamente grande para que possa

incorporar o moédulo inteiramente em seu corpo.

Além disso, a conexdo da antena e do micro-circuito por meio

de pastilhas condutoras ¢ particularmente sensivel a flexdes e a tor¢des.

Entretanto, € necessario, especialmente para documentos
oficiais como os passaportes, que a durabilidade desses documentos seja
suficientemente longa para cobrir o periodo de validade do titulo definido

pelo passaporte.

E também conhecida, especialmente através do documento

WO 02/089052, a incorporagdo do dispositivo de comunicagéo na capa do
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passaporte na forma de um componente Unico formado por um micro-

circuito com antena integrada.

Nesse documento, a capa ¢ formada por ao menos duas

camadas unidas entre si, em cujas espessuras o componente € integrado.

Todavia, tal componente € particularmente caro. Além disso,
um falsificador pode facilmente delaminar as camadas e extrair o

componente com o proposito de uso posterior fraudulento.

O objetivo da invengéo € propor um documento de seguranga
que compreende um dispositivo de comunicagdo em 4rea proxima, sem
uma espessura excessiva no local do dispositivo e que permita uma melhor

protegdo contra tentativas de falsificagéo.

Para este fim, a invengdo tem por objeto um documento de
seguranga que compreende uma estrutura multicamadas formada por ao
menos duas camadas dispostas entre si face a face, e um dispositivo de
comunica¢do em 4rea proxima incorporado na espessura da estrutura,
caracterizado pelo dispositivo se apresentar na forma de um moédulo que
compreende um suporte que porta uma antena de comunica¢do em area
préxima e um micro-circuito, e pelo modulo compreender uma zona de
fragilizagdo capaz de se romper durante uma separagdo entre a0 menos as

duas camadas para provocar a destrui¢do do mddulo.

Por um lado, o dispositivo se apresenta na forma de um
mddulo, o que permite assegurar uma protegdo mecanica da conexdo entre
0 micro-circuito e a antena contra as tensdes de tor¢do e/ou flexdo
suscetiveis de serem aplicadas ao documento, especialmente gracas a
presenca do suporte. Com efeito, o suporte permite consolidar a conexdo do
micro-circuito e da antena ao reduzir o impacto das tensdes de flexdo ou

tor¢do aplicadas ao documento sobre a conexdo dos dois componentes, 0
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que permite limitar o risco de um desprendimento intempestivo dos dois

componentes.

Por outro lado, gragas & invengdo, o documento € mais bem
protegido de tentativas de falsificagdo. Com efeito, durante uma tentativa
de extragdo do dispositivo para fora do documento, a separagdo das
camadas provoca uma destrui¢do do modulo, o que impede qualquer

utilizagdo futura fraudulenta.

Um documento de acordo com a invengdo compreende ainda

uma ou vérias das seguintes caracteristicas:

- a zona de fragilizac8o se estende entre uma primeira e

uma segunda partes do modulo;

- a primeira parte do médulo compreende uma antena de
comunicagdo em area proxima e a segunda parte compreende o micro-

circuito;

- a primeira parte é fixa em relag@o a primeira camada e a

segunda parte é fixa em relagdo a segunda camada;

- o documento compreende uma pluralidade de folhas
ligadas entre si para formar um livreto, sendo a estrutura formada por ao

menos uma folha de cobertura e uma folha de protecéo do livreto;

- a estrutura compreende ainda uma folha adicional
intercalada entre a folha de cobertura e a folha de protegdo, no interior da

qual é disposto ao menos parcialmente o modulo;

- o modulo é alojado em uma cavidade disposta na

espessura de ao menos duas camadas da estrutura;

- a cavidade compreende uma regido central profunda de
recepgdo do micro-circuito e uma regido periférica elevada que contorna a

regido central de apoio do suporte do modulo e delimita entre elas um



10

15

20

25

5714

degrau, sendo que a regido periférica se estende inteiramente em uma das

duas camadas;

- a cavidade se estende ao menos na espessura da folha de

cobertura e da folha adicional;

- 0 micro-circuito ¢ fixo no fundo da cavidade e o suporte
do moédulo € fixo em relagdo & folha adicional e/ou a folha de protegéo,

para provocar um desprendimento do suporte e do micro-circuito;

- a folha adicional tem uma espessura superior ou igual a

espessura do suporte;

- a folha adicional ¢é feita de um material que pode ser

usinado mais facilmente do que o material que forma a folha de cobertura;

- a folha adicional ¢ feita de um material a base de fibras

sintéticas e/ou naturais;

- o moddulo ¢ opticamente dissimulado na estrutura

multicamadas.

Outras caracteristicas e vantagens da inveng@o surgirdo a luz

da descrigdo a seguir, feita com referéncia aos desenhos anexos, nos quais:

- a Figura 1 ilustra um documento de seguranca, tal como

um passaporte, de acordo com um primeiro modo de realizagdo;

- a Figura 2 ilustra uma vista em corte da cobertura do

passaporte da Figura 1;

- a Figura 3 ilustra uma vista em corte de uma estrutura

multicamadas que forma a cobertura do passaporte da Figura 1;

- a Figura 4 ilustra a estrutura da Figura 3 de acordo com

um segundo modo de realizagéo; e
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- as Figuras 5 a 7 ilustram as etapas de fabricagdo de um
documento de seguranga de acordo com o segundo modo de realizagfo da

invenc¢ao.

E ilustrado na Fig. 1 um documento de seguranga de acordo
com um primeiro modo de realizagdo da invengéo. Esse documento de

seguranga ¢ indicado pela referéncia geral 10.

No primeiro modo de realizagdo da invengdo, ilustrado pelas
Figs. 1 a 5, o documento de seguranca é um passaporte. O passaporte 10
compreende de forma classica uma pluralidade de folhas 12 ligadas entre si
para formar um livreto 14. Além da pluralidade de folhas 12, o livreto 14
compreende também ao menos uma capa de cobertura 16 destinada a
enrijecer o passaporte 10 e a proteger o livreto 14 de choques e agressdes

diversas.

As folhas 12 do livreto 14 sdo ligadas entre si, por exemplo, ao
longo de uma linha de ligag@o 17. Essa linha de ligagdo 17 é formada, por
exemplo, por costura ou por colagem ou por diferentes processos de
montagem adaptados. A linha 17 separa a capa 16 em duas subcapas: uma
capa frontal 16A e uma capa posterior 16B. A capa frontal 16A comporta,
por exemplo, de forma cléssica, indicagdes fixas referentes a nacionalidade

do portador, etc.

A capa 16 compreende especialmente de preferéncia uma
folha de cobertura 20. Por exemplo, a folha de cobertura 20 ¢ feita de um
papel forte granulado do tipo imitagdo de couro com uma espessura

substancialmente igual a 300 um.

De acordo com a invengdo, o documento 10 compreende uma
estrutura multicamadas 18 formada por ao menos duas camadas unidas

entre si para formar um conjunto unitario.
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No primeiro modo de realizac¢do, a estrutura 18 forma a capa
frontal 16A de cobertura do passaporte 10, e as duas camadas da estrutura
18 correspondem respectivamente a folha de cobertura 20 e a uma folha de

protegdo 22 do livreto 14.

A folha de protegdo 22 forma geralmente uma folha 12 do
livreto 14. Assim, a frente da folha de protecéo 22 est4 voltada para o verso
da folha de cobertura 20. A folha de prote¢éo 22 pode compreende ainda,

por exemplo, dados varidveis relativos ao portador do documento 10.

O documento de seguranga 10 compreende ainda um
dispositivo de comunicagdo 24 em drea préxima incorporado na espessura
da estrutura 18 e, no exemplo ilustrado nas figuras, na espessura da capa de

cobertura frontal 16A.

O dispositivo 24 se apresenta, de acordo com a inven¢do, na
forma de um modulo 26 que compreende um suporte 28 que porta uma

antena de comunicagio em area proxima 30 e um micro-circuito 32.

O suporte 28 ¢ feito, por exemplo, de um material que
compreende essencialmente epdxi, e o suporte 28 tem, por exemplo, uma
espessura inferior a 200 pum, e essa espessura estd compreendida de

preferéncia entre 70 € 100 um.

De preferéncia, como ilustrado nas figuras, o micro-circuito 32
por transferéncia de chips e é montado virado no mddulo 26. Esse processo
de montagem € designado freqiientemente na terminologia inglesa por

montagem “flip chip”.

Esse processo de montagem se caracteriza especialmente por
uma conexdo elétrica direta da face ativa do micro-circuito 32 sobre o
suporte 28 para a conexfo elétrica com condutores apropriados sobre o

suporte 28 e especialmente para a conexdo elétrica com a antena 30.
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Em uma variante ndo ilustrada nas figuras, o micro-circuito 32
pode ser montado sobre o suporte por um processo de fiagdo chamado
. -~ . : -

wire bonding” que consiste na colagem do micro-circuito sobre o suporte
por sua face passiva e na ligacdo por fios do micro-circuito a partir de sua
face ativa para a sua conexao elétrica. Nesse caso, o micro-circuito e os fios

sdo, por exemplo, encapsulados em uma calota de resina polimérica.

Além disso, a antena 30 se estende, por exemplo, sobre uma
das faces do suporte 28 do moédulo na periferia desse suporte 28. No
exemplo ilustrado nas figuras, a antena 30 se estende sobre uma Unica face
do suporte 28. Todavia, em uma variante ilustrada especialmente na Fig. 4,
a antena 30 pode se estender em duas partes sobre cada uma das faces do

suporte 28 do modulo 26.

De preferéncia, e no primeiro modo de realizagdo da invengéo,
a estrutura 18 compreende ainda uma folha adicional 34 intercalada entre a
folha de cobertura 20 e a folha de prote¢@o 22 no interior da qual é disposto

ao menos parcialmente o médulo 26.

Essa folha adicional 34 tem essencialmente por fungdo
aumentar a espessura da estrutura 18 para facilitar o alojamento ao menos
parcial do mddulo 26 em sua espessura. Por exemplo, a folha adicional 34

tem uma espessura compreendida entre 100 e 300 pum.

No modo de realizagdo ilustrado na Fig. 1, a folha adicional 34
se estende em toda a superficie da capa 16 de cobertura. Contudo, em uma
variante ndo ilustrada, a folha adicional 34 esta ausente da parte 16B da

capa 16 e se estende somente na espessura da parte 16A da capa 16.

De preferéncia, o médulo 26 € opticamente dissimulado no
interior da estrutura 18 e preferivelmente a folha adicional 34 tem uma

espessura superior ou igual & espessura do suporte 28.
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Além disso, devido ao fato de que a folha adicional 34 ¢
intercalada entre a folha de cobertura 20 e a folha de protecdo 22, ela é
invisivel a partir do exterior. Assim, ao contrario da folha de cobertura 20,
que ¢ normalizada e que deve atender a uma série de critérios, tais como
espessura, natureza do material, etc., o material da folha adicional pode ser

escolhido livremente.

De preferéncia, essa folha adicional 34 ¢ feita de um material
que possa ser usinado mais facilmente do que o material que forma a folha
de cobertura 20. Por exemplo, a folha adicional 34 ¢ feita de um material

que compreenda essencialmente fibras naturais e/ou sintéticas.

Por exemplo, as fibras naturais sdo a base de um material
celulésico. Em uma variante, o material da folha adicional 34 pode
compreender, por exemplo, essencialmente um material plastico a base de

um polietileno carregado ou de um polipropileno carregado.

De preferéncia, o mdédulo 26 ¢ alojado em uma cavidade 36 de
recep¢do disposta no interior da estrutura 18. No exemplo descrito, a
cavidade 36 se estende sensivelmente na espessura de ao menos duas

camadas da estrutura 18.

No caso do passaporte 10, correspondente ao primeiro modo
de realiza¢do da invengdo, a cavidade 36 se estende na espessura da folha
de cobertura 20 e da folha adicional 34 e se abre na superficie da folha

adicional 34 a frente da folha de protegéo 22.

De forma mais precisa, como ilustrado na vista em corte da
Fig. 2, pode-se ver particularmente que a cavidade 36 compreende um

fundo 38 e uma parede periférica 40 que contorna o fundo 38.

Essa parede periférica 40 compreende especialmente um
degrau 42 que forma um rebordo interno periférico 44 elevado em relagéo

ao fundo 38 de apoio do suporte 28 do moédulo 26. A cavidade 36
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compreende assim, no exemplo descrito, uma porgdo inferior de superficie

pequena e uma porgdo superior de superficie grande.

Além disso, de preferéncia, o degrau 42 fica localizado no
interior da folha adicional 34. Assim, dessa forma, a por¢éo superior da

cavidade 36 se estende essencialmente na folha adicional 34.

Por exemplo, a cavidade 36 ¢ obtida por usinagem,

normalmente por fresagem ou perfuragéio em duas operagdes:

- uma pequena perfuragdo para formar a porgdo superior
correspondente & profundidade do degrau, estando essa porgdo superior

essencialmente situada na folha adicional 34; e

- uma pequena perfuragdo para formar a por¢do inferior
mais profunda. Essa pequena perfuragdo atravessa a espessura da folha

adicional 34 até a folha de cobertura 20.

De acordo com a invengdo, o mddulo 26 compreende uma
zona de fragilizagdio 46 do modulo 26. Por exemplo, essa zona de
fragilizagdo 46 fica localizada na regifio da conexdo entre 0 micro-circuito

32 e o suporte 28.

O médulo 26 ¢, além disso, disposto na espessura da estrutura
18 de maneira que, durante uma separagﬁo entre duas das camadas da
estrutura 18, por exemplo, da folha de cobertura 20 e da folha adicional 34,
a zona de fragilizagdo 46 seja capaz de se romper a fim de provocar a

destrui¢do do médulo 26.

O modulo 26 € particularmente formado, por exemplo, por ao
menos duas partes 26A, 26B aptas a serem separadas durante a separag@o
de ao menos duas camadas da estrutura 18. Evidentemente, de preferéncia,
no caso em que a estrutura 18 compreende mais de duas camadas, por
exemplo, como no exemplo descrito, trés camadas, o posicionamento da

zona de fragilizagdio do médulo e/ou o posicionamento do moédulo na
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estrutura € escolhido de modo que a separagdo de quaisquer duas camadas

provoque a destrui¢do do modulo 26.

No exemplo descrito, a separagdo da folha adicional 34 e da
folha de cobertura 20 ou ainda a separagdo da folha adicional 34 e da folha

de protecdo 22 provoca a destruigdo do mddulo 26.

Por exemplo, de preferéncia, cada parte 26A, 26B ¢ fixa em
relacdo a uma das camadas, e a separagdo de duas camadas entre si provoca
uma restricdo significativa na zona de fragilizagdo 46, causando a sua

ruptura, € 0 modulo 26 cede preferencialmente nesse local.

Com efeito, a ligagdo, por um lado, entre a primeira parte 26A
e a primeira camada 20 é mais forte do que a ligagdo das duas partes 26A,

26B entre si, materializada pela zona de fragilizagéo 46.

Em uma variante ndo ilustrada nas figuras, a regido de
fragilizacio 46 ¢é formada por uma linha de fratura que se estende no
interior do suporte 28 do modulo 26. Nesse caso, a separagdo das folhas 20
e 34 provoca a quebra do suporte 28 do médulo 26 € assim provoca a sua

destruicéo.

E ilustrado nas Figs. 4 a 7 um documento de seguranga de
acordo com um segundo modo de realizagdo da invengdo. Nessas figuras,

os elementos analogos aos das Figs. 1 a 3 possuem referéncias idénticas.

Nesse segundo modo, a estrutura 18 compreende de
preferéncia um anel eletricamente condutor 48. Esse anel 48 tem por

func¢do melhorar o alcance do médulo 26 (Fig. 4).

Com efeito, o anel eletricamente condutor 48 forma um
elemento de amplificagdo de ganho da antena 30. Assim, a adigdo desse
elemento eletricamente condutor aumenta de forma significativa o
desempenho da antena ao canalizar as linhas do campo magnético emitido,

por exemplo, por um terminal externo ao interior da superficie da antena.
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Nesse segundo modo de realizaggo, o elemento 48 forma um
amplificador do ganho da antena, melhorando o nivel da corrente induzida
nesta, assim como o nivel de retro-modulagdo da antena 30 quando o

dispositivo é colocado no campo eletromagnético do terminal externo.

De acordo com esse segundo modo de realiza¢éo, o elemento
48 se estende em torno da antena 30 no exterior da superficie da antena.
Assim, a antena 30 e o anel 48 ndo se estendem de preferéncia frente a
frente para ndo mascararem o fluxo do campo magnético através da

superficie da antena, o que acabaria por reduzir a melhora de desempenho.

Em outras palavras, o elemento 48 se estende de preferéncia
no exterior dos contornos externos da antena 30 em um plano paralelo
aquele que contém a antena 30 ou uma parte da antena, ou possivelmente

no mesmo plano.

Serdo agora descritas as principais etapas de um processo de
fabrica¢io de um documento de acordo com o segundo modo de realizagdo

com referéncia as Figs. 4 a 7.

Em uma primeira etapa, ilustrada na Fig. 5, coloca-se um anel
48 com tinta eletricamente condutora sobre uma face de uma folha de

cobertura 20, por exemplo, por serigrafia.

Em uma segunda etapa ilustrada na Fig. 6, empilha-se a folha
adicional 34 sobre a folha de cobertura 20 e estas folhas sdo fixadas entre
si, por exemplo, por colagem, por laminagdo a quente ou a frio, ou por

qualquer outro modo adaptado para a unido das duas folhas entre si.

E obtida assim uma cobertura engrossada pela presenca da

folha adicional 34.

E formada entdo uma cavidade 36 de recepgdio do médulo 26

com suas dimensdes projetadas para receber inteiramente o modulo 26.
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De preferéncia, a cavidade 36 € usinada no interior da estrutura
18 formada pelas duas camadas, em duas etapas: uma grande perfuragdo e
uma pequena perfuracdo (Fig. 7). Assim, a cavidade 36 se estende
inteiramente no interior da folha adicional 34, que € mais pode ser usinada
mais facilmente do que a folha de cobertura 20. Além disso, o aumento da
espessura da cobertura por causa da folha adicional 34 permite facilitar o

alojamento do modulo 26.

Depois, em uma terceira etapa, coloca-se o modulo 26 na
cavidade 36. O modulo 26 ¢ fixo a estrutura multicamadas 18
especialmente no fundo 38 da cavidade 36 formada no interior da folha de
cobertura 20. Além disso, o suporte 28 do mddulo 26 ¢ fixo a cavidade 36
por intermédio do rebordo 42 da cavidade 36 formada no interior da folha

adicional 34.

Uma vez formada a cavidade 36, deposita-se uma gota de cola
50 no fundo da cavidade 36 e coloca-se 0 modulo 26 de modo que este seja
fixo, por um lado, & primeira camada (no caso presente, a folha de
cobertura 20) pela gota de cola 50 e, por outro lado, & segunda camada (no
caso presente, a folha adicional 34) na regido do rebordo 42 da cavidade

36, por exemplo, também por colagem.

Por fim, unem-se as duas folhas 34, 20 a folha de protegdo 22
para formar a estrutura multicamadas 18, o que permite particularmente
dissimular opticamente o mddulo 26 no passaporte 10. Além disso, de
preferéncia, essa folha 22 é também colada no modulo 26. Assim, quando a
folha 22 e a folha 34 sdo separadas, de preferéncia, o modulo 26 €

destruido.

Evidentemente, a invengdo ndo se limita aos exemplos de

realizac@o aqui descritos.
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Em particular, a invengdo se aplica igualmente a documentos
de seguranga ou de valor nos quais a estrutura multicamadas que incorpora
o modulo ndo seja montado com um livreto. Por exemplo, o documento
pode ser uma carteira de identidade. O documento pode também ser um

cartdo com chip, tal como, por exemplo, um cartdo de crédito.
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REIVINDICACOES

1.  Documento de seguranga (10) que compreende uma
estrutura multicamadas (18) formada por ao menos duas camadas (20, 22,
34) dispostas entre si face a face, e um dispositivo de comunicagéo (24) em
area proxima incorporado na espessura da estrutura (18), caracterizado
pelo dispositivo (24) se apresentar na forma de um modulo (26) que
compreende um suporte (28) que porta uma antena de comunicagdo (30)
em 4rea proxima e um micro-circuito (32), e pelo moédulo (26)
compreender uma zona de fragilizagdo (46) capaz de se romper durante
uma separagdo entre ao menos as duas camadas (20, 22, 34) para provocar

a destrui¢do do modulo (26).

2. Documento de acordo com a reivindicagdo I,
caracterizado pela zona de fragilizagdo (46) se estender entre uma
primeira (26A) e uma segunda (26B) partes do modulo (26), e pela
primeira parte (26A) do mddulo (26) compreender a antena (30) e a

segunda parte (26B) compreender o micro-circuito (32).

3.  Documento de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2,
caracterizado por compreender uma pluralidade de folhas (12) ligadas
entre si para formar um livreto (14), sendo que ao menos as duas camadas
da estrutura (18) correspondem a uma folha de cobertura (20) e a uma folha

de protegdo (22) do livreto (14).

4, Documento de acordo com a reivindicagdo 3,
caracterizado pela estrutura (18) compreender ainda uma folha adicional
(34) intercalada entre a folha de cobertura (20) e a folha de protegdo (22),

no interior da qual € disposto ao menos parcialmente o médulo (26).

5.  Documento de acordo com uma das reivindicagdes 1 a

4, caracterizado pelo modulo (26) ficar alojado em uma cavidade (36)
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disposta na espessura de ao menos duas camadas (20, 22, 34) da estrutura
(18).

6. Documento de acordo com a reivindicagdo S5,
caracterizado pela cavidade (36) compreender uma regifo central
profunda de recepgdo do micro-circuito (32) e uma regido periférica
elevada que contorna a regido central de apoio do suporte do méddulo e
delimita entre elas um degrau, sendo que a regido periférica se estende

inteiramente em uma das duas camadas.

7.  Documento de acordo com as reivindicagdes 5 e 6,
caracterizado pela cavidade (36) se estender na espessura ao menos da

folha de cobertura (20) e da folha adicional (34).

8. Documento de acordo com a reivindicagdo 7,
caracterizado pelo micro-circuito (32) ser fixo no fundo da cavidade (36)
e pelo suporte do médulo ser fixo em relagéo a folha adicional (34) e/ou &
folha de prote¢do (22), para provocar um desprendimento do suporte e do

micro-circuito.

9.  Documento de acordo com uma das reivindicagdes 4 a
8, caracterizado pela folha adicional (34) possuir uma espessura superior

ou igual a espessura do suporte (28).

10. Documento de acordo com uma das reivindica¢des 4 a
9, caracterizado pela folha adicional (34) ser feita de um material que
possa ser usinado mais facilmente do que o material que forma a folha de

cobertura (20).

11. Documento de acordo com uma das reivindicagdes 4 a
10, caracterizado pela fotha adicional (34) ser feita de um material que

compreenda fibras sintéticas e/ou naturais.

12. Documento de acordo com uma das reivindicagdes 1 a

11, caracterizado pelo suporte (28) ser feito de um material que
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compreenda essencialmente epdxi e possua uma espessura inferior a 200

um.

13. Documento de acordo com uma das reivindicagdes 1 a
12, caracterizado pela antena (30) se estender sobre uma Unica face do
suporte (28) ou se estender em duas porgdes sobre cada uma das faces do

suporte (28).

14. Documento de acordo com uma das reivindicagdes 1 a
13, caracterizado pelo mddulo (26) ser fixo a primeira camada (20) de ao
menos duas camadas por uma gota de cola (50) e a segunda camada (34) de

ao menos duas camadas na regido de um rebordo (42) da cavidade (36).

15. Documento de acordo com a reivindicagdo 14,
caracterizado pelo modulo (26) ser também colado a uma terceira (22) de

ao menos duas camadas.
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RESUMO

Pedido de patente de inven¢do para “DOCUMENTO DE
SEGURANCA”

O documento (10) de acordo com a invengdo compreende uma
estrutura multicamadas (18) formada por ao menos duas camadas (20, 22,
34) dispostas entre si face a face, e um dispositivo de comunicagdo (24) em
area proxima incorporado na espessura da estrutura (18). Mais
particularmente, o dispositivo (24) se apresenta na forma de um mddulo
(26) que compreende um suporte (28) que porta uma antena de
comunicagdo (30) em area proxima e um micro-circuito (32), e o méodulo
(26) compreende uma zona de fragilizagéo (46) capaz de se romper durante
uma separagdo entre a0 menos as duas camadas (20, 22, 34) para provocar

a destrui¢do do mddulo (26).
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